वील गला तो कोई Gera ना बच्चे ला 


यह त्रीख ग़ला तो बचेला 


Dedicated to 
All Dear 


Android Smartphone 
Repairing Technicians 
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Disclaimer 

All the information in this book is published in 
good faith and for general information purpose 
only. This book does not make any warranties about 
the completeness, reliability and accuracy of this 
information. Any action you take upon the information 
you find in this book, is strictly at your own risk. We will 
not be liable for any losses and/or damages in connection 
with the use of this book. 
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अनुक्रमणिका 


ANDROID SMARTPHONE REPAIRING 
TECHNICIANS 


4G एवं SG ANDROID स्मार्टफोन REPAIR 


5G_ ANDROID SMARTPHONE MOBILE 
REPAIRING 


आपको मोबाइल रिपेयरिंग कितना आता है ? 
50 ANDROID स्मार्टफोन में लगे पार्टस, IC और MODULES 
सचित्र पहचान 

SAMSUNG GALAXY S10/S10+ 
HUAWEI MATE 20 की मदरबोर्ड पर लगे पार्टस 
56 स्मार्टफोन में लगे ५6 MODEM में लगे पार्टसो की सचित्र 
पहचान 
56 ANDROID PHONES की मदरबोर्ड पर लगे सभी पार्टसो 
की सचित्र परिचय, पहचान 
SAMSUNG GALAXY 5104 


Main Motherboard - Side 1 के Parts TIC 
Main Motherboard - Side 2 के Parts TIC 


SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SG 


Main Motherboard - Side 1% Parts TIC 
Main Motherboard - Side 2 के Parts TIC 


Motherboard 3 - Side 1% Parts TIC 
Motherboard 3 - Side 2 के Parts बाट 
SAMSUNG GALAXY 520 ULTRALTE 


Main Motherboard - Side 2 के Parts TIC ais Mateo 7011: ee 
SAMSUNG GALAXY 510 


Motherboard 1 (Main) = Side 2 के Parts TIC 1 (Main) - Side 2 
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Step 2 - स्क्रू व Waterproof सील को हटाये 
Step 3 - Back Cover R हल्का Heat देना 
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TEST 13 


RESULT 
RESULT 
RESULT 
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4५ एवं 56 Android 
स्मार्टफोन Repair करने वालों 
के लिए बहुत उपयोगी 


4G के बाद अब हम 56 की दुनिया में कदम रख रहे 
है, एक Android Smartphone Mobile Repair 
Technician होने नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 
भी खुद को Update रखे । ताकि लोग जब हमारे पास 5G 
फोन लेकर आए तो, फोन की मदरबोर्ड पर लगे नए Parts की 
Location और Position लेकर हमारे मन मे कोई संदेह नही 
रहे । 


पस्तुत बुक, इस साल के 46 एवं 56 Android 
Smartphones में लगने वाले सभी Parts, IC एवं 
Modules सचित्र परिचय. पहचान, इनकी कार्यप्रणाली के 
बारें विस्तारपुर्वक वर्णन करती है | 


यह बुक सौखें हुए और सीखने वाले लोगो, दोनो के लिए 
उपयोगी है | यह आपके Mobile Repairing हुनर को एक 
और कदम आगे बढ़ाने का मौका देगी । 
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SG Android Smartphone 
Mobile 
Repairing 
Android Smartphone Repairing सीखने के बाद 
मी Student कई New Android Smartphones 
की Motherboard पर लगे Parts और IC को अच्छे से 


पहचान नही पाते है | जिसके कारण कई बार उन्हें कई समस्याओ 
का सामना करना पडता है । 
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स्पेशली ५७ Android Smartphones में लगे Parts 
को समझना बहुत कठिन होता है जो इस बुक ने अब आसान बना 
दिया । अगर आप Mobile Repairing Course सीखे 
हुए है और अपनी इस Mobile Repair Technician की 
Skill को नवीनतम ज्ञान से Upgrade करना चाहते है तो यह 
बुक आपके लिए है । 


All Mobile Repairing सीखने या रिपयर करने के लिए 
यह बहुत ही जरुरी होता है कि हम खुद को Update 
रखे | 46 के बाद अब SG Android Mobile Phone 
बाजार में आने शुरु हो गये । Android Smartphones 
बनाने वाले Brands - Samsung, Xioami, Realme, 
Huawei, Vivo, Oppo, Realme, Oneplus आदि 
अपने अपने 56 Android Smartphone को Launch 
कर रहे है । 
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mmWave 


12MP Ultra Wide 
Camera N 


108MP Wide-angle „ 
Camera 


Depthvision 
Camera 


48MP Telephoto Car 
(Folde 


इस बुक में हमने Android 05 पर Run करने वाले 36, 
46 और 56 फोनो में लगे Parts किस प्रकार से Change 
हो रहे है | यह बताने का भी प्रयास किया है । जिससे Phone 
Repairing के समय Connections Ways को खोजने 
में आसानी होंगी । विशेषकर यह बुक 56 Android 
Smartphones के Board पर New Parts, IC आदि 
के बारे में विस्तार से बताती है । जिस प्रकार से Technology 
दिन पे दिन बदलाव कर रही है । हमें भी इसके साथ खुद को 
नये Knowledge के साथ बदलते रहना होंगा | तभी हम एक 
Perfect Smartphone Repair Technician बनें रह 


पायेंगे | 
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हमें आशा ही नही, बल्कि पुरा विश्वास है कि यह बुक आपके 
पुराने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स Syllabus को Update करने 
में कोई कसर नही रखेगी । 


आपको मोबाइल रिपेयरिंग 
कितना आता है ? 


जरा नीचे दिए चित्र को ध्यान समझिए और बताइये क्या इससे पहले 
आपको इन सबके बारें में पता था । 
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अगर पता था तो अच्छी बात है, नही है तो अब से ध्यान रखियें, 
'कि Rear Case किसे कहते है | Rear Glass किसे कहते है 
| 


अब जरा इन चित्रों को ध्यान से देखें और गौर करें कि आपको 
आज से पहले किन पार्टसो के नाम और उसकी पहचान पता नही 
थी । खुद को परखने का इससे अच्छा मौका शायद ही आपको 
कही मिलने वाला है । तो चित्रों देखें और ईमानदारी से पता करें । 
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अगला चित्र कुछ साल पहले लॉन्च हुए एक स्मार्टफोन का है, 
आशा करते है इनके पार्टस की पहचान और सही नाम आपको 
पहले से ही पता थे । 


अब अगला डायप्राम देखें और किस पार्ट को किस नाम से 
जाना जाता है उसे ध्यानपुर्वक याद रखने का प्रयास करें - 
[20] 


हम यह मानके चलते है कि आपने पार्टस के चित्र 
सहित पार्टस के सही नाम याद कर लिए है । 


तो क्या अब आप नीचे गए चित्र को देखकर उनके नाम बता 
सकते है । घबराइये मत, आपको हम आगे उनके सही नाम 
बतायेंगे, लेकिन पहले आप खुद से बताने का प्रयास करे । 
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चलिए आप पार्ट चित्र 1 से 20 तक बताने की कोशिश करें 
| 21 से 24 हम आपको Bonus तौर छूट देते है । 


एक कॉपी और पेन लें, पार्ट चित्र के नम्बर लिखकर 
उनके सामने उसका नाम लिखनें का प्रयास करें । 


अगर नही पता है तो उसे छोडते जाइयें और आगे बढ़ें । 
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अगले पेज पर आपके कितने सही थे 
इसका पता लगने वाला है । 


अगले चित्रों में हम आपको कुछ नही बतायेंगे, बस आप 
खुद को पता कना है कि कौनसे पार्टस किस नाम से 

जाना जाता है । इसके लिए आप एक नोटबुक व पेन लें 
और चित्र में दिए सभी पार्टस के आगे एक नम्बर दें और 
उसके बाद पार्ट का सही नाम लिखने का प्रयास करें । 
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चित्र 
त्र“ 
ब? 
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चित्र “द! 


हमें जानते है आपने चित्र के सभी पार्टस के सही नाम बतायें है, 
अगर नही बता पायें है तो पीछे जाकर दोबारा Revision करें | 


हमें ये मान कर आगे बढ़ते है कि आप मोबाइल 
की मदरबोर्ड को छोडकर सभी तरह के पार्टसो के 
नाम चित्र सहित जानतें और पहचानते है । 
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5G Android स्मार्टफोन में लगे पार्टस, 
IC और Modules सचित्र पहचान 


Samsung Galaxy S10/S10+ 
सैमसंग गैलेक्सी एस सीरिज के दो 56 डिवाइस की बाहरी 
पार्टसो के नाम और फैंक्शन के बारे मे आपको कुछ बता देंते 
है ताकि आपको यह Idea हो जाए हम सैमसंग के किस 56 
Android Smartphone की बात कर रहे है | 


नीचे दिए डायप्राम में सैमसंग गैलेक्सी एस सीरिज के 
दो 50 फोन की Main Motherboard पर क्या 
आप IC और बडे स्तर के पार्टस को देख सकते है । 
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अगर नही तो हम आपको अगले चित्र में चिन्हित 
करके दिखायेंगे, पहले आप अपने दिमाग में बिठायें 
ताकि आप आगे अच्छे से समझ सकें । 


दिए गए दोनो 55 Android फोन के एक साइड 
की मदरबोडों पर चिन्हित पार्टसों के चित्रों से सही 
नाम और पहचान करने की कोशिश करें 
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ऊपर दिए गए चित्र में आईसी, Modules आदि है । जिनको 
चिन्हित रंग के आधार पर उनके नाम हम यहाँ बता रहे है - 


9 Murata KM8D03042 (likely Wi-Fi/Bluetooth 
module) 


© Qualcomm SDR8150 (likely RF transceiver) 
® Qualcomm PM8150 (likely PMIC) 

@ IDT P93205 wireless power receiver 

e Qorvo 78042 

e NXP 80T17 NFC controller 


e Qualcomm QDM3870 RF front end module 


चलिए आपको और अच्छे से डायग्राम की 
सहायता से समझाने का प्रयास करते है । 
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one caro 
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Huawei Mate 20 की 
मदरबोर्ड पर लगे पार्टस 


une Mato 20 
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56 स्मार्टफोन में लगे 56 Modem 
में लगे पार्टसो की सचित्र पहचान 
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End or Diversity 


Qualcomm Antenna 
Tuners: QAT3516 ०५३७७. ०५७515. ७4३56 


(Je 
~ 


Initial 46/56 Modems to Antennae Design 


ue 


5G 
Millimeter 
Wove 


‘Qualcomm 000552. 
Mid to High 56 Front 


Android 5G Smartphones के सभी फोनो की मेन 
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मदरबोर्ड साइड 1 और 2 पर लगे पार्टस एवं अन्य बोर्ड पर लगे 
पार्टस का आगे हम विस्तार से सीखेंगे । अभी हम फोन पर लगे 
पार्टस को पहचान करना और उनके नाम सीखने का प्रयास कर 
रहेथे। 


अब आपको पता लग चुका है कि आप मोबाइल रिपेयरिंग 
में कितना सीखे हुए है, आगे हम 56 स्मार्टफोन की दुनिया में 
कदम रख रहे है । जहाँ हम सीखेंगे - अलग अलग कम्पनियों 
के 5जी Android Smartphones की Motherboard 
पर लगे तमाम तरह के Parts बारें में । 
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5G Android Phones की 
मदरबोर्ड पर लगे सभी पार्टसो 
की सचित्र परिचय, पहचान 


Samsung Galaxy 5102 


Android Smartphone Repairing करते समय 
आपको मदरबोर्ड पर लगे Parts का ज्ञान होना बहुत जरुरी होता 
है | Samsung Galaxy S10+ की मदरबोर्ड की Side 1% 
Parts व IC और Side 2 के Parts व IC पर लगे पार्ट कुछ 
इस प्रकार | 
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» 
Main Motherboard - 
Side 1% Parts Y IC 
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Main Motherboard - 
Side 2 के Parts व IC 
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Samsung Galaxy 
S20 Ultra 5G 


इस Smartphone में एक मेन मदरबोर्ड के साथ कई 
Daughter Boards भी लगे हुए है जिन पर निम्न पार्टस लगे 
होते है | 

Main Motherboard - 
Side 1 के Parts व IC 


Main Motherboard - 
Side 2% Parts Y IC 
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Motherboard 2 - Side 
1% Parts TIC 


Motherboard 2 - Side 
2% Parts TIC 
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Motherboard 3 - Side 
1% Parts TIC 
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Motherboard 3 - Side 
2% Parts व IC 
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Samsung Galaxy 
S20 Ultra LTE 


Samsung Galaxy 520 Ultra 5G जो कि 5G फोन है 
| और 520 Ultra SM-B988B/DS फोन LTE (40) फोन 
है लेकिन दोनो ही फोन Parts और Motherboard की 
डिजाइन लगभग एक समान लगती है । नेटवर्क से Related 
कुछ Parts में जरुर बदलाव है । दोनो की फोन की डिजाइन 
लुक समान है । 


Motherboard 1 - Side 
1% Parts व IC 
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Motherboard 1 - Side 
2% Parts व IC 
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Motherboard 2 - Side 
1% Parts TIC 


Motherboard 2 - Side 
2 के Parts व IC 


Motherboard 3 - Side 
1% Parts TIC 
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Motherboard 3 - Side 
2 के Parts व IC 
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Xiaomi Mi 10 


Xiaomi Mi 10 की Motherboard पर बहुत सारे Parts 
लगे होते है | लगभग All Parts फोन की Main Board पर 
ही लगाए गए है | 
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Main Motherboard - 
Side 1% Parts व IC 
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Main Motherboard - 
Side 2% Parts व IC 


= 


Other Board पर Parts और IC 
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Huawei Mate 30 Pro 5G 


Motherboard 1 (Main) - 
Side 1% Parts व IC 
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Motherboard 1 (Main) - 
Side 2 के Parts व IC 
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[56] 


Huawei Mate 20 X (56) 
पर लगे Parts-IC 


Main Motherboard - 
Side 1% Parts व IC 


Main Motherboard - 
Side 2 के Parts व IC 
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Samsung Galaxy S10 
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Motherboard 1 (Main) - 
Side 1% Parts व IC 


Motherboard 1 (Main) - 
Side 2 के Parts व IC 
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RE Board Shields की पहचान 
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Google Pixel3 XL 
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Motherboard Main - 
Side 1% Parts Y IC 


Motherboard Main - 
Side 2% Parts व IC 


[65] 


[66] 


Samsung Galaxy Note 9 
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Main Motherboard - 
Side 1% Parts व IC 


Main Motherboard - 
Side 2% Parts TIC 
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[69] 


Samsung Galaxy S9/S9+ 
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Motherboard (Main) - 
Side 1% Parts व IC 
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- Samsung 82LBXS2 NFC 

= Wifi Bluetooth Module 

= Heart Rate Sensor 

= Maxim MAX98512 Audio Amplifier 
Samsung S2MPB02 Camera PMIC 

= Shannon 560 PMIC 

- Cirrus Logic CS47L93 Audio Codec 

= Samsung S2D0S05 Display Power 

Management IC 

Shannon 965 RF Transceiver 


Motherboard (Main) - 
Side 2 के Parts TIC 
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Maxim MAX98512 Audio Amplifier 
Avago AFEM-9090 Front End Module 
Skyworks SKY77365-11 Power Amplifier 
Module 

Murata fLO5B Power Amplifier Module 
Shannon 735 Envelope Tracker 
Samsung Exynos 9810 + Samsung 6 GB 
LPDDR4X (PoP) 

Samsung KLUCG2K1EA-B0C1 NAND Flash 
Maxim MAX77705F PMIC 

Broadcom BCM47752 GNSS Receiver 
IDT P9320S Wireless Charging Receiver 
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Huawei Mate 10 
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Main Motherboard - 
Side 1% Parts व IC 


Main Motherboard - 
Side 2 के Parts व IC 
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[76] 


Samsung Galaxy Note 4 


Motherboard Main - 
Side 1% Parts Y IC 


Motherboard Main - 
Side 2% Parts व IC 
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[79] 


Samsung Galaxy Alpha 


SAMSUNG 


Motherboard - Side 
1% Parts TIC 


Motherboard - Side 
2% Parts व IC 
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[82] 


Samsung Galaxy S8 


जरा खुद का Test लें 


निम्न Function Parts को Part Number 
की Help Y Samsung Galaxy S8 की 
मदरबोर्ड - साइड 1 और 2 पर खोजें और समझें 


पार्ट को पहचानें 


पार्ट नम्बर और पार्ट का नाम देखकर मदरबोर्ड पर पार्ट को पहचानें 


6 


mber 


MSM8998 Application processor 
K3UHSHSOMM-NGC] 4GB LPDDR4X 

S6SY761X Touch screen controller 
5507303 Image processor 

WTR5975 RF transceiver 

PM8998 PMIC 

PMB005 PMIC 

MAX77838 PMIC 

S2MPBO2 PMIC 

AFEM-9053 Power amplifier 

AFEM-9066 Power amplifier 
SKY78160-11 Power amplifier 

SKY77365 2G power amplifier 
THGBF7G9LALBATR 64 GB universal Flash storage 
QET4100 Envelope tracking power supply 
WCD9341 Audio codec 
MAX98506BEWV Audio amplifier 

PNB0T NFC controller 

LPS22HB Barometer 

k2G2is OIS gyroscope 


LSM6DL 6a sensor 


Motherboard Main - Side 
1% Parts व IC बताइये 


जूम करके देखें । 


Motherboard Main - Side 
2 के Parts व IC बताइये 
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जूम करके देखें । 


Practically Test 
देंकर खुद को जांचे 
आप कितना सीख चुके है इसको बिना टेस्ट कैसे पता किया जा 


सकता है | इसलिए हमने आपके लिए 25 टेस्ट तैयार किए है | 
हर टेस्ट की सही व्याख्या उसके अगले पृष्ठ पर दे रखी है | 
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Test 1 
=> नीचे दिए गए Samsung Galaxy 72 
Motherboard डायग्राम चित्र में रेड बॉक्स में चिन्हित 
मोबाइल का कौनसा पार्ट है? सही उत्तर नीचे विकल्प में से 
देवे। 


A. नॉन इलेक्ट्रोलायटिक 


शेलायटिक कैपेसिटर B. 
इलेक्ट्रोलायटिक कैपे 


८. नेटवर्क कैपेसिटर D. इनमें से कोई नही 


[| 1 HELEN.) 


Result 
सही उत्तर है - (0) नेटवर्क कैपेसिटर 
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नॉन इलेक्ट्रॉलायटिक कैपेसिटर 


नेटवर्क कैपेसिटर 


ये कैपेसिटर नॉन इलेक्ट्रॉलायटिक कैपेसिटर से 2-3 गुना बड़े होते 
है। 


Test 2 
=) नीचे दिए चित्र में शायोमी MI Max 2 मदरबोर्ड 
पर लाल बॉक्स में चिन्हित पार्टस का नाम बताइये । 
A. काँइल B.बुस्ट कॉइल 
€, रेजिस्टेन्स D.फ्युज 
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Result 


सही उतर है - A. कॉइल 
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काँइल 
काँइल काले (Black) व नीले (Blue) रंग की होती है जिसकी 
दोनो तरफ की साइड सफेद (White) होती है । 
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Test 3 
"> नीचे दिए चित्र के अनुसार, Samsung 


Galaxy S10 56 मदरबोर्ड पर लाल बॉक्स में 
चिन्हित कार्ड लेवल पार्टस का नाम बताइये । 


A. वाइब्रेटर मोटर B.एन्टिना 


€. माइक्रोफोन D.LED लाइट 
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Result 


सही उतर है - 8. 
एन्टिना (Antenna) 


195] 


एन्टिना 


येमोबाइल फोन में नेटवर्क सिंग्नल लाता है तथा अपने आसपास 
के मोबाइल नेटवर्क टाँवर से तरंगो के माध्यम सम्पर्क स्थापित 
करता है | 


Test 4 
=) Samsung Galaxy Note 4 मदरबोर्ड 


पर निम्न में से कौनसा नंबर वाली Wifi/ 
Bluetooth Module IC है, बताइये । 


AÑ (2) B.एक (1) 
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€.चार (4) D.तीन (3) 


Result 


सही उतर है - 0. तीन 
(3) - wifi और Bluetooth IC 


बैटरी कनेक्टर 
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Wifi/Bluetooth IC 


U Ah र 


Bluetooth IC (E702A7) के पास Audio IC लगी होती 
है। 
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Test 5 


=) Samsung Galaxy J7 (2017) मदरबोर्ड पर (18) 
लाल गहरे में चिन्हित पार्टस का नाम क्या है, बताइये । 
A. नट 8. स्क्रू ड्राइवर 


C. स्क्रू D. इनमें से कोई नही 
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Result 


सही उतर है - ८. स्क्रू 
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ड्राइवर (स्क्रू को खोलने के लिए) 
REA 
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Test 6 
> यदि आपको Samsung Galaxy 58 


Active को Disassemble करना है तो 


आप पहले Step में क्या करेंगे, बताइये ? 
&. बैटरी बाहर निकालेंगे 8. सिम कार्ड ट्रै हटायेंगे 
€. पहले सभी स्क्रू खोलेंगे D. बैक कवर हटायेंगे 
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AMSUNG 


Result 
सही उतर है - 8. सिम कार्ड ट्रे हटायेंगे 
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ऐसे Android Smartphone 
के पुर्जे अलग करे 


Samsung Galaxy 58 Active 
- Disassembly Guide 


हम किसी एक Android Phone को लेकर Step से Step 
जानगें, ताकि हम किसी भी Android फोन को Easily बिना 
किसी परेशानी के Open करके Hardware Problems 
को Solution कर सके | चलिये जानते है किन-किन Tools 
की हमें जरुरत पडेगी । 


Smartphone 
Disassembly Tools - 


+ SIM Card Eject Tool - सिम कार्ड Tray को बाहर 
निकालने के लिए । 


+ Screwdriver - Screws को खोलने के लिए | 
[106] 


+ Tweezers - Parts को पकडने के लिए | 
* Jimmy 

* Hot Gun (Heat Gun) 

+ Opener 

+ Spudger 

* Security Screwdriver 


किसी भी स्मार्टफोन को खोलने के तरीके 


Disassemble Steps - 


Samsung Galaxy S8 Active को Step by 
Step सचित्र Disassemble कैसे करना चाहिए, आइये 
Practically सीखते है - 
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Step 1- सिम Tray से सिम कार्ड निकाले 
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* फोन के Left Side के Top में एक Hole में SIM 
Card Eject डालकर हल्का सा जोर दे । 

* SIM Tray थोडा बाहर निकलता है, अब उसे 
Carefully खोंचे । 

+ SIM Card Tray को बाहर निकाल दें । 


Step 2 - स्क्रू Waterproof 
सील को हटाये 
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* फोन के Side # लगे Screws को खोले | (लाल गहरे 
वाले) 
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॥ 


+ फोन के उपरी व नीचे के Side से Waterproof रबर 
सील को पुरा हटा दे । 


Step 3 - Back Cover पर 
हल्का Heat देना 
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* मोबाइल को Back Cover पर Heat Gun से हल्की 
हल्की Heat दें ताकि Cover आसानी से Opener से 
खुल सके । 

* आपको हल्का सा Heat देना है, अधिक Heat नही दे । 


Step 4 - Back Cover को हटाना 


[113] 


2” 


* Opener व Jimmy की सहायता से चित्र में दिए 
अनुसार Back Cover को हटाने का प्रयास करे | 

+ Phone क Side में Opener (नीले कलर वाला) डाले 
फिर Jimmy Tool (काले कलर वाला) से पुरे Cover 
को Body से अलग करे | 

+ कृपया Camera और Sensor (लाल बॉक्स वाले) का 
खास ध्यान रखे । नीचे दिये चित्रो को ध्यान से देखे - 
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SAMSUNG 


Step 5 - Back Cover 
को सावधानी से हटाना 
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Back Cover को हटाते समय 
ये सावधानिया रखे - 

+ Back Cover को एकदम से ना खींचे, बल्कि घीरे घीरे 
खोंचना चाहिये । 

+ Back Cover में Fingerprint sensor लगा 
होता है और इसकी Cable फोन की मदरबोर्ड से 
Connect होती है | इसलिए Back Cover को घोरे 
घीरे सावधानी के साथ खींचे | 


STEP 6 - Fingerprint Flex 
Cable को Disconnect करें 
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* Back Cover को पुरी तरह बॉडी से अलग करने के लिए 
Fingerprint Cable को फोन की मदरबोर्ड से हटाना 
होगा । 

+ Spudger Tool की Help से Fingerprint 
Flex Cable को ऊपर चित्र में दिए अनुसार हटायें । 

* फिर आप Easily बैक कवर को Body से अलग कर 
सकते है । 
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Step 7 - Screws को हटाना 
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* Phone की Body में लगे 11 (लाल met वाले) 
3.5mm स्क्रू को Screwdriver लेकर हटाये | 
+ फिर 2 (नांरगी कलर वाले) 2mm Screws को हटाये | 
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Step 8 - Antenna और 
Charging फ्रेम को निकाले 
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* Spudger टूल की Help से Antenna और 
Charging फ्रेम को अलग करे । जैसा कि ऊपर चित्र में 
दिखाया गया है । 


Step 9 - Loudspeaker 
फ्रेम को अलग करना 


* Spudger Tool की Help से लाउडस्पीकर 
Frame को Phone की Body से अलग करें जैसा 
कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है । 
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Step 10 - Iris Scanner की 
Flex Cable को हटाना 


+ Spudger की सहायता से Iris स्कैनर (लाल बॉक्स 
में) की Flex कैबल को PCB से अलग करें | 

+ आप Tweezers की Help से उन्हें आसानी से Slot 
से भी अलग कर सकते है । 
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Step 11 - Camera कैबल को हटाना 
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+ Spudger za से Front Facia कैमरा की 
Flex Cable (रेड बॉक्स में) को Slot से हटाये | 

* Tweezers की Help से घीरे से खींचकर स्लॉट 
से अलग कर दे | 
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Step 12 - Battery Flex 
कैबल को PCB से हटाना 


+ Battery की Flex कैबल (लाल बॉक्स में) को 
मदरबोर्ड से हटाने के लिए Spudger का Use करे | 
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Step 13 - Screws को हटाये 


+ 3.5mm के एक Screw को Screwdriver का 
Use करके हटाये | 


Step 14 - Volume Up/ 
Down कैबल को हटाना 


+ Spudger Tool से Volume Up, Down 
बटन की Flex कैबल को PCB पर बने Slot से हटाये | 


Step 15 - Display की 
Flex कैबल को हटाना 


ECE 


MR 


nn Y 


+ Phone की PCB से Display की Flex कैबल 
(लाल बाँक्स में) को हटाने के लिए Spudger Tool 
का Use करे | 


FARA 


iva कि iim 


Step 16 - चार्जिंग पोर्ट की 
Flex कैबल को हटाना 


zZ) 


wun 


+ सैमसंग गैलेक्सी एस8 की मदरबोर्ड से चार्जिंग पोर्ट की 
Flex कैबल को हटाने के लिए Spudger टूल का 
Use करें | 
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Step 17 - B/W एन्टिना कैबल को हटाना 
5 है. 


3 


ARM 
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+ Spudger Tool से Antenna की काली व 
सफेद कैबल को Carefully हटाये । 


ECE E 


PAPA 
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Step 18 - मदरबोर्ड 


‘BE € 


FEET 


+ फोन की Body से मदरबोर्ड को निकालने से पहले एक 
बार सावधानीपुर्वक देखे कि कोई Flex कैबल PCB के 
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Slot से Connect तो नही है, अगर है तो उसे भी हटा 
al 


ECE Xi 


CARGAN 


IE 


— 


A 


Step 19 - मदरबोर्ड को अलग करना 


m> 


* मदरबोर्ड को Phone बॉडी से अलग करने के लिए ऊपर 
चित्र में दिए अनुसार Spudger Tool को PCB के 
Top में डाले और PCB को ऊपर की तरफ उठाकर बाहर 
निकाल दें. 


इस तरह आप सावधानी पुर्वक Step by Step - 
Samsung Galaxy $8 Active की मदरबोर्ड (PCB) 
को फोन की Body से अलग करके किसी भी Hardware 
Problem को Repair कर सकते है | 
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Test 7 
=> दिए गए चित्र को ध्यान से देखे और बताइये 
कि Samsung Galaxy S9 की PcB पर लगी 


Flash IC इनमें से कौनसे कलर वाली 1८ है ? 
HA, B. 


SMC, D. 
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Result 


सही उतर है - ८. 
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SEC 749 
BOCI 


KLUCG2KTEA 


Flash IC: 


Mobile Phone का Operating System Software 
(OS) फोन की मदरबोर्ड पर लगी Flash IC में Install रहता 
a 
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Test 8 
=> नीचे दिए गए डायग्राम चित्र को ध्यान से 


देखे और बताइये कि इसके Logic Board पर 
कितने Antenna (एन्टिना) लगे है ? 
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Result 
सही उतर है - 3. पाँच 
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पाँच एन्टिना क्यों लगाये गये ? 


Xiaomi Mi के इस स्मार्टफोन के Logic Board पर पाँच 
एन्टिना जैसे 26, 36, 4G, LTE, Volte आदि नेटवर्क कार्यो 
के लिए लगाये गये है । 


Test 9 
=> Samsung Galaxy Ss के डायग्राम चित्र में 
मदरबोर्ड से एक Flex केबल को हटाया जा रहा है, ध्यान से 
पता करके बताइये किसका Flex केबल हटाया जा रहा है? 
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A. वाइब्रेट मोटर 8. स्पीकर 


€. बैटरी कनेक्टर 1. माइक 
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Result 


(सही उतर है - C. बैटरी कनेक्टर 


लेटेस्ट स्मार्टफोन में बैटरी कनेक्टर PCB से Flex Cable के 
amt Connect होता है | 
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चित्र: Flex Cable 
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Test 10 


=> नीचे दिए Samsung Galaxy J7 मदरबोर्ड डायग्राम 


चित्र को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि Tweezers 
(चिमटी) कौनसे Card Level पर टिकी हुई है? 


A. वाइब्रेट मोटर B. स्पीकर 


€.रिगर D. माइक 
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Result 


।सही उतर है - B. स्पीकर (Earpiece) 
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स्पीकरः 


स्पीकर मोबाइल फोन में Incoming और Outgoing 
काँल के दौरान सामने वाले काँलर की आवाज सुनाने का कार्य 
करता है | 


Test 11 
=> निम्न में Samsung Galaxy 


Series के एक स्मार्टफोन की मदरबोर्ड से क्या 
हटाया जा रहा है, पता करे और बताइयें? 
A. चार्जिंग कनेक्टर 8. स्पीकर 
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€. हैडफोन जैक D. इनमें से कोई नही 


Result 
सही उतर है - 0. इनमें से छोटू तही 


क्योंकि इस चित्र में मदरबोर्ड है ही नही, तो मदरबोर्ड से पार्टस 
हटाने का सवाल ही पैदा नही होता । 


इस चित्र #, External Speaker (Ringer) को हटाया 
फोन की Mid frame हटाया जा रहा है । फोन में दो 
तरह के Speaker लगते है, एक Internal (स्पीकर) और 
External (लाउडस्पीकर). 
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लाउडस्पीकर (External Speaker - Ringer) 


Test 12 
=> शाओमी Redmi Note 7 की मदरबोर्ड से किसी एक 
Card Level पार्ट की Flex केबल को PCB पर बने Slot 
में से निकाला जा रहा है, क्या आप देखकर बता सकते है निम्न 
में से वो कौनसा पार्ट है - 


A. कैमरा 3. बैटरी 


€. फिंगरप्रिन्ट D. फ्लैश लाइट 
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Result 
सही उतर है - C. फिनारप्रिन्ट 
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Fingerprint Flex Cable (फिनारप्रिन्ट सेन्सर को 
PCB से कनेक्ट करता है) 
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Fingerprint Sensor 
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Test 13 


> नीचे दिये गये डायग्राम चित्र में कौनसे कैमरा 
Ñ Flex Cable को हटाया जा रहा है? 


A. Front कैमरा B. Rear कैमरा 


€, सेल्फी कैमरा D. इनमें से कोई 
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Result 


सही उतर है - A. Front Camera 
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Front Camera (सेल्फी कैमरा, आगे का कैमरा) 
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Rear Camera (पीछे वाला कैमरा) 
Test 14 


=> नीचे दिए गए कार्ड लेवल पार्टसो के चित्रो 


को देखकर बताइये, इनका सही क्रम अनुसार नाम 


बताने वाला सही विकल्प कौनसा है? 
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OSes 


4. चार्जिंग कनेक्ट, मैमोरी कनेक्टर, सिम कार्ड ट्रे, सिम कनेक्टर 
B. सिम कार्ड ट्रे, सिम कनेक्टर, मैमोरी कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर 
€. चार्जिंग कनेक्टर, मैमोरी कनेक्टर, सिम कनेक्टर, सिम कार्ड टर 
D. चार्जिंग कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मैमोरी कनेक्टर, सिम कार्ड ट्र 


Result 
सही उतर है - 


D. चार्जिंग कनेक्टर, सिम कनेक्टर, मैमोरी कनेक्टर, 
सिम कार्ड ट्रै 
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PY 


Test 15 
=) दिए गए कार्ड लेवल पार्टसो के चित्रो को 


देखकर बताइये, इनका सही क्रम अनुसार नाम 
बताने वाला सही विकल्प कौनसा है? 
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A. ग्लास, टच स्क्रीन, फोन बॉडी, मिड फ्रेम, बैक कवर 
B. टच स्क्रीन, ग्लास, फोन बॉडी, मिड फ्रेम, बैक कवर 
C. ग्लास, फोन बॉडी, टच स्क्रीन, मिड फ्रेम, बैक कवर 
9. इनमें से कोई नही 
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Result 
सही उतर है - A. 


|||] ग्लास टच स्क्रीन फोन बॉडी मिड 
फ्रेम बैक कवर 


Test 16 
=> Samsung Galaxy 59 के 


Motherboard डायग्राम में निम्न में से कौनसे 
कलर वाली IC वाईफाई IC है, बताइये? 


CIC B. 


CITA D. 
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Result 


शि सही उतर है - 0. 


Samsung Galaxy S सीरिज के लगभग All 
Smartphones # Bluetooth+WiFi आईसी को 
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मिलाकर एक IC बनाकर लगा दिया जाता है । Wifi और 
Bluetooth दोनो का कार्य Wireless नेटवर्क के द्वारा होता 


Test 17 


=> नीचे दिए गए चित्र को देखें और बताइयें, 
निम्न में से कौनसा नाम इससे सम्बंधित है? 


A. मदरबोर्ड 8. प्रिन्टेड सक्रिर्ट बोर्ड (PCB) 
९. Logic बोर्ड 9. उपरोक्त सभी 
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Result 
सही उतर है - D. उपरोक्त सभी 


PCB - मदरबोर्ड - लॉजिक बोर्ड 


अधिकतर फोन में यह Green या Blue कलर में लगी होती है, 
जिस पर बहुत सारे पार्टस Solder हो रखे है | PCB पर पार्टस 
कैसे काम करते है एक उदाहरण से समझे - 


I. Level Parts - Small 
Parts - Parts IC (Big Parts) 
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om Coils Audio IC 


Test 18 
=> नीचे दिए गए एक Android 


Smartphone के PCB डायग्राम चित्र में 
Charging डायोड को खोजकर बताये । 


उतर अगले पेज पर देखें =) 
Result 


सहो उतर है - 


Charging Diode 


Mobile Phone में हाई वॉल्टेज से Parts की सुरक्षा करता 
a 
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Test 19 
=) Black, Blue और White केबल 


बायर को किस नाम से जाना जाता है? 
AL 
K CE x 


FA 
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Result 
सहो उतर है - 


चित्र: Interconnect Wire 
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ये वायर लगभग सभी Android फोन की मदरबोर्ड पर WiFi 
व Bluetooth सेक्शन में लगी होती है | 


Test 20 
=) नीचे दिये Samsung Galaxy $10 के PCB 
डायग्राम चित्र में कुछ 1 के नाम लिखें, क्या आप बता सकते 


है कि इनमें से कौनसी IC व उसके सामने लिखा नाम सही 
नही है? 
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सही उतर है - 
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PMIC - 


इस IC को Power Management IC या Power IC के 
नाम से भी जाना जाता है यह IC फोन में Battery के Power 
को अच्छे से All Parts तक DC Voltage Supply और 
Manage करने का कार्य करती है | 
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Test 21 


=> दिये गये चित्र को देखकर बताइये, ये किस 
प्रकार का पार्टस और इस पार्टस का नाम क्या है ? 


A. Card Level Part - स्पीकर B. Card Level 
Part - für 


C. Card Level Part - एन्टिना D. इनमे से कोई 
नही 
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Result 


'सही उतर है - A. Card Level Part - स्पीकर 


Android Smartphone में 3 प्रकार के Parts लगे होते 
है - 1. Small Parts, 2. Big Parts + IC, 3. Card 
Level Part. 

[175] 


स्पीकर Speaker: Card Level Part होता है | 
Test 22 & Result 
=> अगर आपको Samsung Galaxy 


As की मदरबोर्ड पर Battery Connector का 
Ways चैक करना है तो कैसे पता करेंगे ? 


उतर: 


Test 23 & Result 
> अगर आपको Samsung Galaxy 


Note 3 की मदरबोर्ड पर Memory Card का 
Ways चैक करना है तो कैसे पता करेंगे ? 


उतर: 


अगर Samsung Galaxy Note 3 # Memory Card 
लगा है फिर भी Work नही कर रहा है, हमने इस Hardware 
खराबी को ठीक करे के सारे Steps को Follow करते आये 
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है और जिस स्टेप में Memory Card Section को फोन की 
Motherboard पर Check करा | उसमें हम Jumper 
बनाकर खराबी को ठीक करते है । 


Test 24 & Result 


=> अगर आपको Samsung Galaxy ]7 की 
मदरबोर्ड पर MIC Ways चैक करना है तो कैसे पता करेंगे ? 


उतर - 


[178] 


जैसा कि आप चित्र में देखकर कि MIC का कनेक्शन दो 
Small Parts से Connect है, अगर इनका आपस में 
कनेक्शन टुट जाता है तो माइक काम करना बंद कर देता है । 


[179] 


Test 25 & Result 
=) अगर Samsung Galaxy S6 की मदरबोर्ड पर 
Power Button काम नही कर रहा है, आपने खराबी को 
ठीक करने के सारे Steps को Check कर लिया । लेकिन 
खराबी ठीक नही हुआ, अब अगला स्टेप Power Button 


Section Ways को PCB पर चैक करना है तो आप 
कनेक्शन Track कैसे पता करेंगे ? 


उतर: 
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अगले पेज पर देखें => 


उपर दिये Diagram चित्र में Power Button का Track 
Ways को मल्टीमीटर से Check करके पता करें | 
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46/56 स्मार्टफोन रिपेयरिंग 
सीखाने वाली एकमात्र बुक 


क्या आप पुर्ण 46 और 56 स्मार्टफोन मोबाइल रिपेयरिंग 
सीखना चाहते है तो तुरंत बिना देरी किए Advance Mobile 
Repairing Course e-Book (हिन्दी) 2020 को खरीदें 
और डाउनलोड करें । 
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अभी डाउनलोड करने के लिए https://imojo.in/ 
mtcebook पर जाकर Order करें । (इस लिंक को 
Copy करके अपने Browser # paste करें) 


56 Phones Repair करने के लिए 
56 के Structure को जानना जरुरी 


अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तब हम ये जान सकेंगे 
की प्रति 10 वर्षों # Mobile Technology के field में 
एक generation की बढ़ोतरी हो रही है. जैसे की शुरुवात 
हम First Generation (10) सन 19805 #, Second 
Generation (2G) सन 1990s Y, Third Generation 
(3G) सन 2000s में, Fourth Generation (4G) सन 
2010s में, और अब Fifth Generation (50) की बारी है. 


[183] 


७७७७८७४ 


19805 20105 
दा ee क आ ळते हिका a" 
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जरा सोचिए कि आपने एक फुल एचडी फिल्म 3 सेकंड के 
अंदर डाउनलोड कर लिया. इतना ही तेज होने वाला है 56 
नेटवर्क. क्वॉलकॉम के अनुसार, 56 ट्रैफिक कपैसिटी और नेटवर्क 
एफिसिएंसी में 20 जीबी प्रति सेकेंड की स्पीड देने में सक्षम है. 


THE EVOLUTION OF MOBILE COMMUNICATIONS 
FROM 1G TO 56 


1G 20 ३७ 4G 
war, 
Intemet-comnected Smartphones 
mobile phones 


v y v v y 
1980 1990 2001 2009 2020 


Large size Feature Internet of Things 
portable phones mobile phones der) 
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50 का Full Form है Fifth Generation. ये Fifth- 
generation wireless, या SG, बहुत ही latest 
cellular technology है, जिसे की खास तोर से 
engineered किया गया है जिससे की wireless 
networks की speed और responsiveness को 
आसानी से बढाया जा सके. वहीं 56, में data को wireless 
broadband connections के माध्यम से लगभग 20 
Gbps से भी ज्यादा की speed # transmit किया जा 
सकता है. इसके साथ ये बहुत ही कम latency जो की है 
1 ms offer करती है और जहाँ real-time feedback 
की जरुरत है वहाँ और भी कम. 56 में ज्यादा bandwidth 
और advanced antenna technology होने के कारण 
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इसमें ज्यादा amount की data को wireless % माध्यम 
À transmit किया जा सकता है. 


यहाँ पर speed, capacity और latency, में 
improvement के अलावा SG दुसरे network 
management features भी प्रदान करती है, जिसमें 
की मुख्य है network slicing, जो की दुसरे mobile 
operators को allow करती है multiple virtual 
networks create करने के लिए वो भी एक 
single physical 50 network #. इस capability 
से wireless network connections को किसी 
specific uses या business cases में इस्तमाल किया 
जा सकता है और इसे as-a-service basis में बेचा भी 
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जा सकता है. एक उदहारण के तोर पर self-driving 
car, जो की एक network slice require करता है जो 
की extremely fast, low-latency connections 
प्रदान करती है. इससे एक vehicle real-time में 
navigate कर सकती है. वहीँ एक home appliance, 
को हम एक lower-power, slower connection 
के via भी connect कर सकते हैं क्यूंकि इसमें high 
performance की कोई जरुरत ही नहीं है. इसके अलावा 
internet of things (IoT) में हम secure, data- 
only connections का इस्तेमाल कर सकते हैं. 


SG networks और services को कई stages Y 
deploy किया जायेगा next कुछ वर्षों में जो की बढती 
mobile और internet-enabled devices की जरुरत 
हो आसानी से पूर्ण कर सके. Overall, की बात करें तब 56 
के माध्यम से हम बहुत variety के नए applications को 
generate कर सकते हैं. भारत में अभी 46 का विस्तार हो रहा 
है मगर दुनियाभर के टेलिकॉम ऑपरेटर्स मोबाइल टेक्नॉलजी की 
अगली जेनरेशन 56 लाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसीलिए 
उसने 56 लाने की तैयारी शुरू कर दी है। 
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SG Technology के Features 


अभी हम कुछ विशेष SG technology features के dud 
में जानते हैं. चलिए जानते हैं की आखिर 56 Technology 
में ऐसे क्या नए features है जो की मेहजुदा network 
technology Ñ नहीं है. 


1. इसमें Up to 10005 data rate का 
होना. इसके साथ 10 to 100% की rate Y 
network improvement होना 46 और 
4.56 networks की तुलना में. 

2.1 millisecond latency का होना 

3. इसमें 1000x bandwidth per unit area का 
होना 
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. इसमें हम Up to 100x number के 
connected devices per unit area (अगर 
हम 46 LTE के साथ तुलना करें) तक connect कर 
सकते हैं 

. ये सभी time available होता है. इसलिए इसकी 
99.999% तक availability है 

6. इसके अलावा ये 100% coverage प्रदान करता है 

7. ये energy save करने में काफी मदद करता 

है. जिसके चलते ये लगभग 90% तक network 

energy usage कम कसे में मदद करता है 
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8. इसमें आप low power IoT devices जो की 
करीब 10 सालों तक आपको power प्रदान कर 
सकती है का इस्तमाल कर सकते हैं 

. इसमें High increased peak bit rate होती 
है 
10. ज्यादा data volume per 
unit area (i.e. high system spectral 
efficiency) होती है 
गा. ज्यादा capacity होती है जो की 
इसे ज्यादा devices के साथ concurrently 
और instantaneously connect होने में मदद 
करती है 
12. येLower battery consumption 
करती है 
13. ये बेहतर connectivity प्रदान करती 
है किसी भी geographic region की अगर आप 
बात करें तब 
14. ये ज्यादा नंबर की supporting 
devices को support कर सकती है 
15. इसमें infrastructural 
development करने में काफी कम लागत लगती है 
16. इसके communications में ज्यादा 
reliability होती है, i 


so 


50 Technology कैसे काम करता है 


em 


Wireless networks में मुख्य रूप से cell sites होते 
हैं जिन्हें की sectors में divide किया गया होता है जो की 
radio waves के माध्यम से data send करते हैं. ये कहना 
गलत नहीं होगा की Fourth-generation (4G) Long- 
Term Evolution (LTE) wireless technology ने 
ही 56 का foundation तैयार किया था. जहाँ 46, में बड़े, 
high-power cell towers की जरुरत होती है signals 
को radiate करने के लिए longer distances में, वहीँ 
SG wireless signals को transmit करने के लिए 
बहुत सारे small cell re की जरूरत होती है जिन्हें 


की छोटी छोटी जगह जैसे की light poles या building 
roofs में लगाया जा सकता है. यहाँ पर multiple small 
cells का इस्तमाल इसलिए होता है क्यूंकि ये millimeter 
wave spectrum में — band of spectrum हमेशा 
30 GHz से 300 GHz के भीतर ही होती है और चूँकि 
5७ में high speeds पैदा करने की जरुरत होती है, 
जो की केवल short distances ही travel कर सकता 
है. इसके अलावा ये signals किसी भी weather और 
physical obstacles, जैसे की buildings से आसानी से 
interfere हो सकते हैं. 


यदि हम पहले generations के wireless 
technology की बात करें तब इसमें spectrum की 
lower-frequency bands का इस्तमाल होता था. 
इसके साथ millimeter wave challenges जिससे की 
distance और interference ज्यादा होती है, इससे जूझने 
के लिए wireless industry ने 50 networks Y 
lower-frequency spectrum का इस्तमाल करने का 
सोचा है जिससे Network operators उस spectrum 
का इस्तमाल कर सकें जो की उनके पास पहले से ही मेहजुद है. 
एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए की Lower-frequency 


spectrum हमेशा ज्यादा distances cover करती है 
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लेकिन इसमें lower speed और capacity होती है 
millimeter wave की तुलना में. 


50 मोबाइल नेटवर्क का पांचवा जेनरेशन है. 55 को इस तरह से 
सोचिए कि 4G नेटवर्क की स्पीड का 100 गुना. 40 की तरह ही, 
56 भी उसी मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित है. 
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पांचवी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक अल्ट्रा लो लेटेन्सी (आपके 
फोन और टावर के बीच सिग्नल की स्पीड) और मल्टी- 
जीबीपीएस डेटा स्पीड पहुंचाने में सक्षम है. 


यह एक सॉफ्खेयर आधारित नेटवर्क है, जिसे वायरलेस नेटवर्क 
की स्पीड और कार्यक्षमता को बढाने के लिए डेवलप किया गया 
है, यह तकनीक डेटा क्वांटिटी को भी बढाती है, जो वायरलेस 
नेटवर्क को ट्रांसमिंट किया जा सकता है. 


SG टेक्नोलॉजी कैसे बनी है 


5७ टेक्नोलॉजी का आधार पांच तकनीकों से बनता है 
1. मिलीमीटर वेव 

2. छोटे सेल्स 

3. मैक्सिमम MIMO 

4. बीमफॉर्मिंग 

5. फुल डुप्लेक्स 


5G टेक्नोलॉजी के पांच आधार 


SG तकनीक "सब-6 बैंड" में काम करने में सक्षम है, जिसकी 
फ्रीक्वेंसी आम तौर पर 3Ghz-6Ghz के बीच होती है. 
अधिकतर मौजूदा डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप 
भी इसी Badal में काम करते हैं, जिसकी रीच काफी अधिक 
होती है. 


हालांकि इस सिस्टम में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण 
अब रिसर्चर sch से ऊपर प्रयोग करने की सोच रहे हैं. 
वे 24Ghz-300Ghz स्पेक्ट्रम पर काम करने की तैयारी में 
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हैं जिसे हाई-बैंड माना जाता है. एक्सपर्ट इसे मिलीमीटर-वेव 
(mmWave) भी कहते हैं. 


मिलीमीटर-वेव 56 


मिलीमीटर-वेव ५७ बहुत सारा डेटा एक्वाँयर करता है, जो 1 
जीबी प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर को संभव बनाता है. 
ऐसी तकनीक फिलहाल अमेरिका में वेरीजॉन और ATAT जैसे 
टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं. 


स्पीड सेल्स 


SG टेक्नोलॉजी का दूसरा आधार स्पीड सेल्स है. मिलीमीटर-वेव 
में रेंज के साथ दिक्कत है जिसकी भरपाई स्पीड सेल्स करता है. 
चुंकि mm वेव रुकावटों में काम नहीं कर सकता है, इसलिए मेन 
सेल टावर से सिग्नल रिले करने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या 
में मिनी सेल टावर्स लगाए जाते हैं. इन छोटे सेल को परंपरागत 
टावर की तुलना में कम दूरी पर रखा जाता है ताकि यूजर्स को 
बिना किसी रुकावट के 55 सिग्नल मिल सके. 


मैक्सिमम MIMO 


5G टेक्नोलॉजी का अगला आधार है मैक्सिमम MIMO, 
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यानी मल्टीपल-इनपुट और मल्टीमल आउटपुट टेक्नोलॉजी. इस 
तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बड़े 
सेल टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है. एक रेगुलर सेल टावर 
जिससे 46 नेटवर्क मिलता है, वो 12 एंटीना के साथ आता है जो 
उस क्षेत्र में सेल्युलर ट्रैफिक को हैंडल करता है. 


MIMO 100 GEHT को एक साथ सपोर्ट कर सकता है जो 
अधिक ट्रैफिक रहने पर टावर की क्षमता को बढ़ाता है. इस 
तकनीक के सहारे आसानी से 56 सिग्नल पहुंचाने में मदद 
मिलती है. 


बीमफॉर्मिंग 


बीमफॉर्मिंग एक ऐसी तकनीक है जो लगातार फ्रीक्वेंसी की कई 
सारे सोसेंस को मॉनिटर कर सकती है और एक सिग्नल के ब्लॉक 
रहने पर दूसरे मजबूत और अधिक स्पोड वाले टावर पर स्विच 
करती है. यह सुनिश्चित करती है कि खास डेटा सिर्फ एक खास 
दिशा में ही जाए. 
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डुप्लेक्स 
फुल डुप्लेक्स एक ऐसी तकनीक है, जो एक समान फ्रीक्वेंसी बैंड 
में एक साथ डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में मदद करता है. 
लैंडलाइन टेलीफोन और शॉर्ट वेव रेडियो में इस तरह की तकनीक 
का इस्तेमाल होता है. यह टू-वे स्ट्रीट की तरह है, जो दोनों तरफ 
से समान ट्रैफिक भेजता है. 


5G टेक्नोलॉजी के फायदे 


जरा सोचिए कि आपने एक फुल एचडी फिल्म 3 सेकंड के 
अंदर डाउनलोड कर लिया. इतना ही तेज होने वाला है 56 
नेटवर्क. क्वॉलकॉम के अनुसार, 5G ट्रैफिक कपैसिटी और नेटवर्क 
एफिसिएंसी में 20 जीबी प्रति सेकेंड की स्पीड देने में सक्षम है. 


इसके अलावा mm वेव के साथ, आप ims की लेटेंसी पा 
सकते हैं जो तुरंत कनेक्शन इस्टैब्लिश करने और नेटवर्क ट्रैफिक 
को कम करने में मदद करता है. 
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क्वॉलकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो आमोन का भी मानना है कि 
SG नेटवर्क ऐसी स्पीड देगा, जो रियल टाइम में ऑम्मेंटेड रियलटी 
का अनुभव करा सकता है. इससे ऑम्मेंटेड रियलिटी पर काम 
करने वाले हाईवेयर के विकास में भी मदद मिलेगी. 


यह तकनीक वर्चुअल रियलिटी, आँटोमैटिक ड्राइविंग और इंटरनेट 
ऑफ थिंग्स के लिए आधार बनने जा रहा है. यह सिर्फ आपके 
स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के अनुभव को बेहतर नहीं करने वाला 
है, बल्कि मेडिकल, इफ्रास्ट्रक्वर और यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग 
के विकास में भी मदद करने वाला है. 


56 + Advanced 
Features क्या हें 


यदि हम पहले के radio technologies के साथ इस नयी 
SG technology की तुलना करें तब इसमें ये following 
advancement हम देख सकते हैं जैसे की - 


[199] 


+ इसमें हम Practically super speed जो की है 
1से10 Gbps को पा सकते हैं. 

+ यहाँ Latency होगी ı millisecond (end- 
to-end round trip #). 

+ इसके साथ यहाँ पर 1,000x bandwidth per 
unit area होती है. 

* ये बहुत ही आसानी से 10 से 100 devices तक 
connect हो सकता है. 

* ये Worldwide coverage प्रदान करता है. 

* इसके अलावा लगभग 90% की energy 
reduction में इसका हाथ है. 
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+ इसमें Battery life बहुत ही लम्बी होती है दूसरों के 
मुकाबले. 

+ इसका साथ यहाँ पर पूरी दुनिया एक wi fi zone बन 
जाती है. 


56 की स्पेक्ट्रम बैंड क्या है 


SG नेटवर्क्स 3400 MHz , 3500 MHz और 3600 MHz 
बैंड्स पर रन करते Él 3500 MHz बैंड को आदर्श माना जाता 
है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 55 में अहम भूमिका निभा सकता 
है। इन्हें मिलीमीटर वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी 
लेंग्थ 1 से 10 mm होती है। मिलीमीटर तरंगें 30 से 300 GHz 
फ्रिक्वेंसीज्ञ पर काम करती हैं। अभी तक इन तरंगों को सैटलाइट 
नेटवर्क्स और रडार सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। 


अगर 56 में मिलीमीटर वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं तो इसका श्रेय 
सर जगदीश चंद्र बोस को भी जाएगा। उन्होंने 1895 में ही दिखाया 
था कि इन वेव्स को कम्यूनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता 
है। 
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56 के Applications क्या हैं 


चलिए जानते हैं कुछ significant applications के 
विषय में - 


1. ये पूरी दुनिया के लिए एक unified global 
standard बन सकता है. 

. इसके द्वार Network availability चारों तरफ 
होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेहतरीन 
technology का इस्तमाल कर सकेंगे कभी भी और 
कहीं भी. 

- इसमें 1776 technology होने के कारण, 
mobile की IP address को उनके 
connected network और geographical 
position के हिसाब से प्रदान किया जायेगा. 

- ये पूरी दुनिया को एक real Wi Fi zone में तब्दील 
कर देने की क्षमता रखता है. 

. इसके cognitive radio technology के 
माध्यम से radio technologies के अलग अलग 
version समन spectrum क efficiently 
इस्तमाल कर सकते है, i 


N 


w 


> 


u 


6. इस technology के माध्यम से higher 
altitude के लोग बडे आसानी से radio signal 
की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. 


56 के मुख्य Dis- ति 
Advantages क्या हैं? 


SG technology को बहुत ही researched और 
conceptualized तरीके से बनाया गया है सभी 
radio signal problems और mobile world के 
hardship of mobile world को खल करने के लिए, 
लेकिन इसके वाबजूद भी इसके कुछ disadvantages Y 
जिन्हें हम आगे discuss करने वाले हैं. 


1. ये 55 की Technology अभी तक मी under 
process है और इसके पीछे research जारी है. 

2. जो speed प्रदान करने की बात जो ये कर रहा 
है, उसे achieve करा मुस्किल प्रतीत होता है है 
क्यूंकि उसके लिए अभी तक उतना technological 
support विश्व के बहुत से हिस्सों में फिलहाल मेहुजुद 
नहीं है. 
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3. बहुत सारे पुराने devices इस नयी 5G 
technology के साथ compatible नहीं है 
जिसके चलते उन्हें बदलना पड़ेगा, जो की एक 
expensive deal साबित होगा. 

4. इसके infrastructures को Develop करने में 
ज्यादा cost लग सकता है. 

5. इसमें अभी तक भी कई Security और privacy 
related issue मेहजुद हैं जिन्हें अभी तक भी 
solve करना बाकि है. 


56 की मुख्य चुनौतियां 
56 टेक्नोलॉजी को लाना काफी महंगा होने वाला है. नेटवर्क 
ऑपरेटर्स को मौजूदा सिस्टम हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए 
3.5Ghz से अधिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है जो 36 या 46 
में इस्तेमाल होने वाले से बड़ा बैंडविड्थ है. 


सब-6 672 स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ भी लिमिटेड है, इसलिए 
इसकी स्पीड मिलीमीटर-वेव की तुलना में कम हो सकती है. 
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इसके अलावा, मिलीमीटर-वेव कम दूरियों में ज्यादा प्रभावी होता 
है और यह रुकावटों में काम नहीं कर सकता है. यह पेड़ों के द्वारा 
और बारिश के दौरान एब्जॉर्ब भी हो सकता है, इसका मतलब 
है कि 56 को ठोस तरीके से लागू करने के लिए आपको काफी 
ज्यादा हार्डवेयर लगाने की जरूरत होगी. 


SG का विस्तार तो रहा है लेकिन लोगों के उम्मीदों के मुताबिक 
नहीं. GSMA इंटेलीजेंस रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा रेट के तहत 
भी 2025 तक 36 और 46 को 56 ओवरटेक नहीं कर पाएगा. 


हालांकि, क्वॉलकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो आमोन का मानना है 
'कि 2022 तक 50 स्मार्टफोन की संख्या 75 करोड़ होगी और 2023 
तक 5७ कनेक्शन 1 अरब होने चाहिए. 46 को इस आंकड़े तक 
पहुंचने में इससे दो साल ज्यादा लगे हैं. 


56 के मुख्य Challenges 


किसी भी नयी development का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
है Challenges का होना. क्यूंकि इन challenges के 
होने से ही technology और भी बेहतर बन सकती हैं. 
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सभी technology के जैसे ही 56 में भी बहुत बड़े बड़े 
challenges मेहजुद हैं. हमने पिछले कुछ सालों में देखा की. 


कैसे radio technology 7 fast growth करी है. 
शुरुवात 16 से 50 तक, ये सफ़र केवल 40 वर्षों का ही है (6 
सन 19805 में और 56 जो की आने वाला है सन 2020 में). 
लेकिन इस सफ़र में हमने कुछ common challenges भी 
observe किया है जैसे की infrastructure, research 
methodology, और cost की कमी. 


आज के दोर में ऐसे बहुत से देश है जहाँ की अभी तक भी 26 
और 3G technologies का इस्तमाल होता है और लोग वहां 
अभी तक भी 46 के विषय में नहीं जानते हैं, ऐसे condition 
में, जो सवाल सभी के दिमाग में है वो ये की - 
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ये 56 कितनी viable होगी? 


क्या इस technology के माध्यम से कुछ developed 
countries और developing countries भी 
लाभान्वित होंगे? 


इन्ही सवालों को बेहतर समझने के लिए 56 के challenges 
को two headings में विभाजित कर दिया गया है - 


1. Technological Challenges 


2. Common Challenges 


Technological Challenges 
1. Inter-cell Interference - ये एक बहुत ही 
बड़ा technological issues है जिसे की जल्द solve 
करना होगा. चूँकि traditional macro cells और 
concurrent small cells के size में बहुत फरक है 
इसलिए ये आगे चलकर interference पैदा कर सकता है. 


2. Efficient Medium Access Control - 
ऐसे situation में, जहाँ नी) dense deployment 


of access points और user terminals की 
regirement होती है, वहां user की throughput 
low होगी, latency high होगी, और hotspots 
competent नहीं होगी cellular technology के साथ 
ज्यादा throughput प्रदान करे के लिए. इसलिए इसे ठीक 
ढंग से researched करना जरुरी है इस technology को 
optimize कसे के लिए. 


3. Traffic Management - Cellular networks 
में ज्यादा human traffic के होने से और ज्यादा number 
के Machine to Machine (M2M) devices के एक ही 
cell में होने से ये एक serious system challenges 
पैदा कर सकता है जो की है radio access network 
(RAN) challenges, जो की बाद # overload और 
congestion पैदा कर सकता है. 


Common Challenges 
1. Multiple Services - दुसरे radio signal 
services, के मुकाबले 56 को बड़े task करना 
होता है जैसे की heterogeneous networks, 


technologies, और devices operating जोकी 
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अलग अलग geographic regions में काम करते 
हैं. इसलिए जो challenge है वो ये की लोगों की 
dynamic, universal, user-centric, और data- 
rich wireless services प्रदान करा होता है वो भी 
standard तोर से. 


2. Infrastructure - Infrastructure की कमी 
के कारण Researchers को कई technological 
challenges of standardization और 5G 
services के application में कमी जैसे असुविधा का 
सामना करना पढ़ता है. 


3. Communication, Navigation, & Sensing 
- यै services ज्यादा depend करती है availability 
of radio spectrum पर, जिसके माध्यम से signals 
को transmit किया जाता है. चूँकि 55 technology 
के पास strong computational power होता है बड़े 
volume के data जो की अलग अलग और distinct 
sources से आता है उन्हें process करने के लिए, लेकिन 
इसके लिए बड़ी infrastructure support की जरुरत 
होती है. 


[209] 


4. Security and Privacy - ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
challenge हैं जिसे की 55 को खास ध्यान देना चाहिए 
जिससे लोगों के personal data को protect किया जा 
सके. 56 को कई दुसरे security threats जैसे की trust, 
privacy, cybersecurity का भी खास ध्यान देना पड़ेगा 
क्यूंकि ये threats पूरी दुनियाभर में लगातार बढती ही जा रही 
है. 


5. Legislation of Cyberlaw - Cybercrime और 
दुसरे fraud मी बढ़ेंगे high speed और ubiquitous 
5G technology के होने से. इसलिए Cyberlaw को ठीक 
ढंग से implement करना भी बहुत ही जरुरी है. 


SG का Future Scope क्या होंगा 


बहुत सारे researches और discussions पूरी 
दुनियाभर में चल रही है विश्व के प्रसिद्ध 
technologists, researchers, academicians, 
vendors, operators, और governments के 
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बिच 56 के innovations, implementation, 
viability, और security concerns को लेकर, 


जैसे की बताया गया है की 56 में ऐसे बहुत सारे बहुत 
सारे features मेहजुद हैं जो की बेहतरीन services प्रदान 
करेंगी. लेकिन एक सवाल जो सबके मन में जरुर होगा की 
जहाँ previous technologies (46 और 36) अभी भी 
under process और बहुत से parts में अभी तक भी शुरू 
नहीं हुए हैं; ऐसे में 55 का future क्या है? 


sth generation technology को ख़ास इसीलिए 
design किया गया है ताकि वो incredible और 
remarkable data capabilities, unhindered 
call volumes, और immeasurable data 
broadcast इस latest mobile operating 
system के माध्यम से कर सके. इसलिए ये ज्यादा 
intelligent technology है, जो की पूरी दुनिया को 
interconnect करने में सहायक सिद्ध होगा. इसीतरह 
हमारे दुनिया को universal और uninterrupted 
access to information, communication, और 
entertainment मिलेगी जिससे ये हमारे जीवन में एक नयी 
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dimension का द्वार खोलेगी और ये हमारे life style और 
बेहतर और meaningful बनाएगी. 


इसके साथ governments और regulators भी इस 
technology का इस्तमाल good governance और 
बेहतर healthier environments create करने के 
लिए कर सकेंगे. इससे एक बात तो साफ़ है की 56 के विस्तार 
में लोगों का सही मनोभाव इसे और भी अधिक बेहतर बनाने में 
सहायक होगा. 
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SG इंडिया में कब आएगा 


आप सोच रहे होंगे के 55 मोबाइल कब लाँच होगा? सरकार ने 
50 स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार 
ने ट्राई से कहा है कि 3400 से 3600 MHz बैंड्स की नीलामी के 
लिए शुरुआती दाम सुझाए. ट्राई ने इसपर काम शुरू कर दिया है. 
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम जल्द ही इस संबंध में एक पॉलिसी भी 
ला सकता है. दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में 56 
जैसी फास्ट वायरेलस टेक्नाँलजी लाने से पहले डेटा होस्टिंग और 
क्लाउड सर्विसेज के लिए रेग्युलेटरी कंडिशंस में बदलाव लाया 
जाना चाहिए. 
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Frequently Asked 
Questions (अक्सर पूछे 
जाने बाले सवाल) 


९ - क्या 56 Phones भारत में पहुच चुके हैं? 


A - भारत में 5G के services के ऊपर काम 2020 से चालू 
हो जायेगा और 5G phones 2020 या 2021 तक लोगों को 
उपलब्ध करवा दिए जायेंगे. 


९ - क्या हम अपने 4G Handsets को 56 Ñ upgrade 
कर सकते हैं ? 

A- इस बात की तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गयी है लेकिन 
जानकारों का मानना है की हम users 45 mobiles को 56 
के network में इस्तमाल कर सकते हैं. 


९ - कब SG Internet को भारत Ñ launch किया 
जायेगा ? 


A - भारत Ñ 5G Internet को 2021-22 तक launch कर 


दिया जायेगा. 
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Thanks for reading the eBook. 
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